


РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 46 с., 7 рис., 3 таб., 48 ист., 1 

приложение. 

МИКРОВОДОРОСЛИ, CHLORELLA VULGARIS, ТЯЖЕЛЫЕ 

МЕТАЛЛЫ, СВИНЕЦ, КАДМИЙ, ЖЕЛЕЗО, ПОВЕРХНОСТНО–

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, SDS, СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ 

СРЕДСТВА, ДЕТЕРГЕНТЫ. 

Цель данной работы — изучение влияния различных концентраций 

тяжелых металлов и поверхностно–активных веществ на культуру 

микроводорослей Chlorella vulgaris D1. 

Объектом исследования послужил штамм микроводоросли Chlorella 

vulgaris D1 из коллекции кафедры генетики, микробиологии и биохимии 

КубГУ, способный к планктонному росту.  

В процессе работы было изучено влияние повышенных 

концентраций тяжелых металлов и поверхностно–активных веществ на 

культуру микроводорослей, даны комментарии к полученным 

результатам. 

По итогам работы установлено, что культура микроводоросли 

Chlorella sp. D1 при культивировании с добавлением тяжелых металлов в 

концентрациях, соответствующих 5 и 10 ПДК, способна к интенсивному 

росту и накоплению биомассы вне зависимости от металла и его 

начальной концентрации в среде. По влиянию на накопление биомассы 

штамма Chlorella sp. D1, металлы можно расположить в следующем 

порядке: железо < свинец < кадмий. Микроводоросли Chlorella sp. D1 

способны к снижению концентрации 5 и 10 ПДК свинца, кадмия, железа с 

накоплением ионов свинца в свободном состоянии внутри клеток.  



Планктонная водоросль Chlorella. sp. D1 неодинаково реагировала на 

концентрации детергентов 0.1 – 10 мг/л в среде. Воздействие на динамику 

численности клеток микроводоросли усиливалось с повышением 

концентрации данных веществ в среде. Все испытанные детергенты в 

концентрации 10 мг/л вызывали снижение численности клеток, а 

концентрация SDS 50 мг/л привела к гибели и разрушению клеток Chlorella 

sp. D1 в течение первых двух суток. Концентрации SDS 0,1 мг/л, СМС 

“Аистенок” 0,1 и 0,5 мг/л несколько стимулировали рост клеток 

микроводоросли. По степени токсичности на водоросли Chlorella sp. D1, 

исследованные нами ПАВ и ПАВ–содержащие смеси можно расположить в 

следующем порядке: “Аистенок” < “Ariel” < SDS. 
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